CL420MTO

SYSTRONIC "

Doppelkammer — Spruhreinigung

Reinigung, Spulung und Trocknung
von Schablonen, Rakeln, PCBs

* Geschlossenes Kreislaufsystem
» Geringer Wartungsaufwand

« Komplett in Edelstahl gefertigt

» Separate Spilung

« Zwei Anlagen in einem Gestell

» Unterschiedliche Prozesse moglich

Kapazitat: 2 Schablone / Warentrager

Durchsatz: 130 Zyklen / Tag

Medium: pH-neutral oder alkalisch / VE-Wasser
Anwendung: Schablonenreinigung / Rakelreinigung / misprints
Aulenabmessungen: 1500x1470x1825mm

Nutzbares Kammermalf:

800x800x40mm — 2fach

Tankvolumen:

4x 75Liter

Prozesszeit:

ca. 20min.

www.systronic.de




